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2SMPP-03
MEMS测量压力传感器

欧姆龙超小型低功耗的MEMS测量压力传感器
• 在－50kPa～＋50kPa的压力范围内具有优异的电气特性。

偏置电压：－2.5±4.0mV
量程电压：42.0±5.5mV
(额定压力50kPa、测量电流DC100µA时)

• 长6.1×宽4.7×高8.2mm的超小型。

• 温度影响小。

量程电压：±3.0％FS
偏置电压：±5.0％FS
(0～85℃、0～50kPa、测量电流DC100µA时)

• 0.2mW的低功耗。

种类

端子配置

应用例

·家用电器

·空调控制设备

·压力测量设备

·压力泄漏检测

·压力控制设备

请参阅7页的“请正确使用”。

型号 分类 构造 包装形式 最小订购数量

2SMPP-03 底面端口型 SOP 塑料套筒 112pcs/1个塑料套筒

④Vout(－)

⑤N-sub②Non Connected

③GND

⑥Icc

①Vout(＋)

1 4

5 6

3

＋

－

输出电压

恒定电流源

R2 R1

R3 R4

注. 用户请根据需要在③GND插针下方接入调整电阻。
②NC插针请务必固定在基板上。

连接图
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额定值/性能

■额定值

注1. 上述值为23℃时测量的初始值。
注2. 请勿使用空气以外的腐蚀性气体。

项目 2SMPP-03
压力的种类 仪表压力

传感方式 压电电阻式

压力介质 空气

驱动方式 恒定电流驱动

驱动电流 DC100µA
压力范围 -50～50kPa

耐压 -80～120kPa
最大驱动电流 最大DC200µA

使用环境温度范围 -10～100℃(不结冰、凝露)

使用环境湿度范围 10～95％RH(不结冰、凝露)
储存环境温度范围 -40～120℃(不结冰、凝露)

保存环境湿度范围 10～95％RH(不结冰、凝露)
重量 0.17g

■电气特性
正压(0～50kPa)

负压(－50～0kPa)

注1. 上述值为初始值。
注2. 环境温度条件：23℃、不含温度特性。
注3. 上述值为驱动电流100µA时的值。
注4. 上述值为使用0～50kPa、0～－50kPa驱动时的值。
注5. 偏置电压定义为0kPa的输出电压。
注6. 正压侧的量程电压定义为50kPa时的输出电压与0kPa时的输出电压之差。
注7. 负压侧的量程电压定义为-50kPa时的输出电压与0kPa时的输出电压之差。
注8. 滞后的定义如下式所示。

正压侧：{压力循环试验(0～50～0kPa/1次)前后0kPa时的输出电压差}/(量程电压)×100 [％FS].
负压侧：{压力循环试验(0～-50～0kPa/1次)前后0kPa时的输出电压差}/(量程电压)×100 [％FS].

注9. 量程电压温度变动的定义如下式所示。
{量程电压at 0℃－量程电压at 25℃}/量程电压at 25℃×100 [%FS]
{量程电压at 50℃－量程电压at 25℃}/量程电压at 25℃×100 [%FS]
{量程电压at 85℃－量程电压at 25℃}/量程电压at 25℃×100 [%FS]

注10. 偏置电压温度变动的定义如下式所示。
{偏置电压at 0℃－偏置电压at 25℃}/量程电压at 25℃×100 [%FS]
{偏置电压at 50℃－偏置电压at 25℃}/量程电压at 25℃×100 [%FS]
{偏置电压at 85℃－偏置电压at 25℃}/量程电压at 25℃×100 [%FS]

■环境特性

项目 Min. Typ. Max. 单位

驱动电流 －001－ µADC
仪表电阻值 kohm0.220.020.81

压力范围 kPa05－0

偏置电压 mV5.15.2-5.6-
量程电压 mV5.740.245.63

非线性 SF％3.18.03.0
滞后 SF％2.00.02.0-

量程电压温度变动 at 0℃ SF％0.30.10.1-

量程电压温度变动 at 50℃ SF％9.11.0-1.2-
量程电压温度变动 at 85℃ SF％0.40.10.2-

偏置电压温度变动 at 0℃ SF％0.20.1-0.4-
偏置电压温度变动 at 50℃ SF％0.40.10.2-

偏置电压温度变动 at 85℃ SF％0.70.20.3-

项目 Min. Typ. Max. 单位

驱动电流 －001－ µADC

仪表电阻值 kohm0.220.020.81
压力范围 kPa0－05-

偏置电压 mV5.15.2-5.6-
量程电压 mV5.73-0.34-5.84-

非线性 SF％7.02.03.0-

滞后 SF％2.00.02.0-
量程电压温度变动 at 0℃ SF％8.28.02.1-

量程电压温度变动 at 50℃ SF％1.21.09.1-
量程电压温度变动 at 85℃ SF％2.42.18.1-

偏置电压温度变动 at 0℃ SF％0.20.1-0.4-

偏置电压温度变动 at 50℃ SF％0.40.10.2-
偏置电压温度变动 at 85℃ SF％0.70.20.3-

项目 2SMPP-03

耐振动
耐久 10～500Hz 10G

误动作 10～500Hz 10G

耐冲击
耐久 15G

误动作 15G

压力耐久性 100,000次以上(0～75kPa)
ESD 1,000V(Human body model)

封装材质 PPS(Polyphenylene Sulfide)
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额定值/性能

■额定值
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MEMS压力传感器应用电路示例

注1. 压力传感器采用通过恒定电流驱动方式转换成电压的设计。
注2. 请根据需要，在使用放大器电路的基础上使压力传感器输出电压加倍。

参考数据

■输出特性

额定压力-输出电压

注1. 环境温度条件：23℃
注2. 驱动电流：100µA
注3. 上述输出电压特性是在未安装基板的状态下使用万用表测量出的数值。
注4. 输出电压特性可能会受基板安装的影响。

使用前，请在实际使用状态下确认耐久性。
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注1. 测定点：0℃、25℃、50℃、85℃/压力0～50kPa时
注2. 驱动电流：100µA
注3. 上述输出电压特性是在未安装基板的状态下使用万用表测量出的数值。
注4. 输出电压特性可能会受基板安装的影响。

使用前，请在实际使用状态下确认耐久性。

偏置电压温度特性(0kPa时)

压力耐久试验(0～75kPa)

注1. 测量温度条件：25℃
注2. 压力耐久试验次数：100,000次
注3. 压力耐久试验范围：0～75kPa
注4. 上述输出电压特性是在未安装基板的状态下使用万用表测量出的数值。
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MEMS压力传感器应用电路示例
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外形尺寸(单位：mm)

注.上述外形尺寸图中，未注公差为±0.3mm。

端子图

(传感器上表面)

大气压孔

标志刻印 推荐基板加工尺寸

包装类型(单位：mm)

注. 在上述产品卡套管尺寸图中，未注明部件的尺寸公差为 0.2 毫米。全长弯曲/翘曲小于 2.0 毫米。

注. 除非另有说明，所有单位均以毫米为单位。

产品管

每管内置 112 个。

封堵塞

塑料套
材料 PS（透明）
处理 防静电处理
长度 550±1.5 mm
厚度 0.6 mm

产品管尺寸

插塞图
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使用注意事项

关于使用
(1)可直接用于产品的压力介质只有空气。请勿使用含腐蚀性气体

(有机溶剂气体、亚硫酸类气体、硫化氢气体等)及水分、异物

的压力介质，否则会导致故障。

(2)产品并非防滴结构。请勿在可能会接触水等物质的场所中使

用。

(3)请勿在会结露的环境下使用。此外，附着在传感器芯片上的水

分冻结时，可能会导致传感器输出变动或故障。

(4)请勿将铁丝及插针等异物放入导压管的内部。传感器内部的压

力传感器芯片损坏或导压管内异物堵塞时，传感器输出可能会

变动。

(5)使用时请确保使用压力在额定压力范围内。超范围使用时会导

致损坏。

(6)请避免在会施加超声波等高频振动的环境下使用。

(7)静电可能会导致损坏，因此工作台、地板等带电物及作业人员

请采取接地等安全措施。

(8)对端子施加过大的力时会导致变形及焊接性受损，因此请避免

产品掉落或粗暴操作。

(9)请勿在有大量蒸汽、灰尘等的场所中使用。

(10)请按照连接图连接压力传感器的端子。

关于运输、保管
(1)请勿在存在会对产品产生负面影响的腐蚀性气体(有机溶剂气

体、亚硫酸类气体、硫化氢气体等)的场所中进行保管。

(2)产品并非防滴结构，因此请勿在可能会接触水等物质的场所中

进行保管。

(3)产品套管表面采用涂抹型防静电处理，因此请注意以下事项。

1.漏水时防静电处理会因剥落而失效。

2.高温高湿环境下防静电剂可能会发粘。

3.防静电剂会逐渐老化，因此保管时间请勿超过6个月。

此外，请勿重复使用。

(4)请在温度、湿度适当的范围内进行保管。

·温度：5～30℃、湿度：40～60%
(5)导线部采用Ag电镀处理，在保管状态下可能会变色。交付后的

变色不属于保修范围，因此请充分注意保管方法。

(6)请勿在有大量蒸汽、灰尘等的场所中进行保管。

安装方法
·请将传感器安装在印刷基板的焊盘图案上。

·②号针请焊接固定在印刷基板上，以保持机械强度。

焊接方法
·采用小型尺寸，压力传感器的热容量变小。因此，需采取措

施，将外部加热产生的影响控制在最低限度。

·对焊接槽的浸渍：最高260℃时为10秒以内

·烙铁：最高260℃时为10秒以内

·请只加热传感器端子，而勿加热传感器封装。

·请勿使用可能会产生腐蚀性气体的助焊剂。此外，请采取处理

避免助焊剂进入外壳内。

清洗
·由于压力传感器芯片暴露在外部空气中，请勿让清洗液进入壳

内。

·请勿使用超声波清洗。否则可能会导致损坏或断线。

·请勿使用含硅清洗剂。否则清洗剂可能会残留在压力传感器表

面。

镀层
·将压力传感器安装到基板上时，请勿涂覆压力传感器。

请正确使用
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订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。
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